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证券代码：002636           证券简称：金安国纪                公告编号：2020-021 

 

金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司  

关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

一一、、担担保保情情况况概概述述  

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有

关规定，为确保金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司授

信额度顺利取得和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股

子公司（含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超

过 27 亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，

各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整，公司为下述子公司提供的

担保额度如下表： 

被担保人名称 

公司持股比例 

（通过直接或间

接方式） 

最高担保额 

（万元） 

金安国纪科技（杭州）有限公司 100% 90,000 

金安国纪科技（珠海）有限公司 100% 65,000 

上海国纪电子材料有限公司 100% 50,000 

安徽金瑞电子玻纤有限公司 100% 8,000 

杭州联合电路板有限公司 100% 1,000 

金安国纪商贸有限公司 100% 56,000 

公司董事长韩涛先生及其指定的授权代理人在上述综合授信额度内办理本

次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署

相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使

用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵

押担保的资产总额不超过授信额度。授权期限自该事项经公司股东大会审议批准



金安国纪科技股份有限公司                              关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 

2 

之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，由此产生的法律、经济责任全部由

本公司承担。 

上述担保已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提请公司股东

大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施）。  

二二、、被被担担保保人人基基本本情情况况  

（一）金安国纪科技（杭州）有限公司 

1、成立日期：2012 年 11 月 8 日； 

2、注册资本：10,000 万元人民币； 

3、注册地址：临安市青山湖街道大康路 188 号； 

4、法定代表人：韩薇； 

5、经营范围：研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批准的有效期内方

可经营）。研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；批发、进出口：

覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配

额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，金安国纪科技（杭州）有限公

司资产总额 106,935.34 万元，负债总额 88,542.10 万元，净资产 18,393.25 元，主

营业务收入 86,211.69 万元，净利润 4,707.05 万元（经审计）。  

 （二）金安国纪科技（珠海）有限公司 

1、成立日期：2006 年 9 月 18 日； 

2、注册资本：3,500 万美元； 

3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路 8 号； 

4、法定代表人：吴根秋； 

5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备

设施的研发及开发；生产、销售自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及半固化片、绝缘板 及

相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料； 

6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，金安国纪科技（珠海）有限公

司资产总额 152,596.61 元，负债总额 69,162.40 万元，净资产 83,434.20 万元，主
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营业务收入 135,824.22 万元，净利润 7,982.11 万元（经审计）。 

（三）上海国纪电子材料有限公司 

1、成立日期：2004 年 10 月 29 日； 

2、注册资本：5762.5488 万元人民币； 

3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号； 

4、法定代表人：韩薇； 

5、经营范围：生产高等级 FR－4、FR－5 覆铜板及其制品，销售公司自产

产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）； 

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，上海国纪电子材料有限公司资

产总额 58,175.03 万元，负债总额 47,901.14 万元，净资产 10,273.89 万元，主营

业务收入 69,801.39 万元，净利润 3,544.87 万元（经审计）。 

 （四）安徽金瑞电子玻纤有限公司 

1、成立日期：2012 年 11 月 20 日； 

2、注册资本：5,000 万元人民币； 

3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道； 

4、法定代表人：朱程岗； 

5、经营范围：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司

产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，安徽金瑞电子玻纤有限公司资

产总额 25,621.86 万元，负债总额 5,887.67 万元，净资产 19,734.19 万元，主营业

务收入 22,263.17 万元，净利润 1,702.18 万元（经审计）。 

 （五）杭州联合电路板有限公司 

1、成立日期：1998 年 5 月 11 日； 

2、注册资本：579.5181 万人民币； 

3、注册地址：浙江省临安市锦城街道牧家桥； 

4、法定代表人：程爱仙； 

5、经营范围：生产、销售：印刷电路板； 
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6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，杭州联合电路板有限公司资产

总额 2,397.13 万元，负债总额 769.15 万元，净资产 1,627.98 万元，主营业务收

入 2,839.76 万元，净利润-118.36 万元（经审计）。 

 （六）金安国纪商贸有限公司 

1、成立日期：2019 年 08 月 14 日； 

2、注册资本：5000 万人民币； 

3、注册地址：上海市松江工业区茸江路 120 号 1 幢 F 区； 

4、法定代表人：韩薇； 

5、经营范围：覆铜箔板、印制电路板、铜箔、玻璃纤维及制品、电子化工

材料、绝缘材料、半固化片及相关产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 

6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司； 

7、公司经营状况：截止 2019 年 12 月 31 日，金安国纪商贸有限公司资产总

额 4,681.54 万元，负债总额 4,712.12 万元，净资产-30.58 万元，主营业务收入

5,080.97 万元，净利润-30.58 万元（经审计）。 

三三、、担担保保协协议议的的主主要要内内容容  

保证方式：连带责任担保 

四四、、独独董董意意见见  

（一）本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，

具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，

向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措

经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。 

（二）本次担保均为连带责任担保。 

（三）公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。

我们认为公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公司为控股子公司提供担

保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事

项提交公司股东大会审议。 

五五、、累累计计对对外外担担保保情情况况  

截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事



金安国纪科技股份有限公司                              关于公司为控股子公司提供担保额度的公告 

5 

项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总额为人民币 270,000

万元，占公司 2019 年经审计归属于上市公司股东的净资产 266,822.74 万元的

101.19%，公司无逾期担保事项。 

 

特此公告！ 

 

 

金安国纪科技股份有限公司 

董事会 

二〇二〇年四月三十日 


